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1. 说明 

 本文档主要是介绍调试器/仿真器如何使用及进行 Keil工程调试，以下统称为“仿真

器”，以 SD82F466芯片为例。 

2. 仿真器驱动 

a) 仿真器驱动安装： 

（1） 驱动安装文件见压缩包文件“SD8link_Setup_v0.9.4.zip”，解压后双击可执行

文件“SD8link_Setup_v0.9.4.exe”进行驱动的安装。 

     步骤： 

   ①选择语言： 

   选择“中文（简体）”或者“English”语言环境下安装，如图 2.1所示。 

   ②选择本地 Keil安装的地址：D:\Keil_v5\；会自动在 Keil 的目录创建 

   “SDIC\CDPv3\”路径，并将驱动程序放在这个地址。 

   如图 2.2所示（因为示例电脑 Keil安装在 D盘所以选择这里选择的是 D盘，

   使用者根据自身电脑 keil安装的地址选择）； 

 

图 2.1 选择语言 

 

图 2.2 选择 Keil安装地址 
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b) 仿真器程序下载功能设置： 

(1) 打开 Keil工程，在 target→Debug中，选择 SD8Link CDPv3 Debug Driver驱

动，如下图 2.3； 

 
图 2.3 驱动选择 

(2) 驱动 Settings，驱动设置：Target→Debug→Settings，再按照如下图 2.4.1设

置界面设置，注意： 

  ①.Driver Type: 使用硬件版本“SD8Link v0.3”及以上时请勾选 SD8link，

  使用硬件版本“SD8Link v0.2”及以下时请勾选 CAST； 

  ②.SDIC IC：默认 SD82F466，根据使用的芯片自行修改，选择 SD82F466时可

  以选择勾选 Use CODE Banking，程序有 Code Bankink分区请勾选，选择其他

  芯片将无法使用； 

  ③.SD81F233、SD82F354、SD82F352、SD82F466芯片 Onewire Baudrate:默认

  1843200bps， JTAG Baudrate:10MHz, SD82F153、SD82F253 默认 115200bps， 

  JTAG Baudrate:2MHz； 

  ④.软件信息显示驱动的版本号和构建时间。 

  ⑥.固件信息没连接时提示“SD8Link unconnected”或者“CAST unconnected”, 

  连接上后提示固件版本。 

  ⑦.连接硬件后固件的版本不是最新时，在设置界面会提示是否需要更新，如

  图 2.4.2 所示；点击“是”会开始进行更新（点击“否”则不在提示是否更新，

  如果需要更新关闭设置窗口再次打开会再次提示是否更新），开启“Firmware 

  Update”的进度条，如图 2.4.3所示，更新成功后提示“成功”；如果在更新

  过程中断开调试器硬件会提示“更新失败”，重新插上后会提示“上次更 

  新失败，是否继续更新”，如图 2.4.4所示，再次更新和发现新版本更新效果

  一样。 

  设置完成后请点击 OK，以确认配置。 

(3) 然后点击 OK 完成配置。 
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图 2.4.1 驱动设置 

 
图 2.4.2 提示更新 
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图 2.4.3 更新进度条 

 
图 2.4.4 更新失败，再次更新 
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c) 使用错误： 

地址安装无误的情况下，出现 DLL 连接不到的问题时（如图 2.5所示）。 

方法一：在系统环境变量中添加 DLL安装的地址（如图 2.6 所示）。 

方法二：将 ftd2xx.dll文件放在系统文件夹中。 

 Win64：C:\Windows\SysWOW64 

 Win32：C:\Windows\System32 

 

图 2.5 DLL连接不到 

 
图 2.6 添加系统环境变量 



杭州晶华微电子股份有限公司 

SDIC 调试器/仿真器使用说明 v0.8             第 8 页 共 15 页             2024-11-08 

3. 仿真器接口说明 

仿真接口 OneWire 或 JTAG 接口定义如下图 3.1，仿真器的排线上或接线座上箭头为第

一脚，从而有以下图 3.1引脚说明：   

 

图 3.1 仿真器接口说明 
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4. 调试器工作状态 

 1.在 Keil中使用时，下载根据弹出的进度条观察是否下载成功，如图 4.1所示；进入

调试时根据 keil左下角的蓝色进度条观察是否进入调试成功，如图 4.2所示。 

 2.调试器硬件指示灯提示，如图 4.3所示；在下载时指示灯显示绿色，如图 4.4所

示；在调试时指示灯为闪烁状态。 

 

图 4.1 程序下载 

 

图 4.2 进入调试 

 

图 4.3 调试器连接状态 
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图 4.4 工作状态 

5. Keil 实际应用工程仿真 

5.1. 注意事项 

 必须注意：仿真器在 USB插上供电后， 

1. 在下载或者仿真时，必须要给芯片供电，才可下载或仿真； 

调试器直接供电：将如图 5.1圈出的地方短接上，使调试器接口“2”为 VDD给芯

片供电，需要注意目前开发板对应的接口并不是 VDD无法使用双头线直连，需要

使用杜邦线或者其他方式连接，以免导致短路。 

2. 在 Keil实际工程应用仿真前，需确保芯片的读写保护等级全部为 0； 

3. 在程序中将芯片 JTAG脚复用，使用 JTAG下载、调试时将无法正常运行，将芯片

One Wire脚复用，使用 One Wire下载、调试时将无法正常运行； 

4. 在程序中使能“看门狗” ，将导致程序无法正常进行调试。 

5. 目前调试器不支持芯片进入 STOP模式下继续工作，因此使用调试器调试程序时，

程序需要避开芯片进入 STOP模式。 



杭州晶华微电子股份有限公司 

SDIC 调试器/仿真器使用说明 v0.8             第 11 页 共 15 页             2024-11-08 

 

图 5.1 调试器供电 

5.2. 仿真 

1. 仿真前需给芯片供芯片工作电压； 

2. 点击 Keil仿真按钮进入仿真调试界面。 

5.3. SD82F466 - Code Bnak 使用说明 

 注意：只有使用 Code空间超过 64k的芯片时才会用到（不包括 64k）。 

 1.使用链接器 LX51，如图 4.1所示。 

 

图 5.3 链接器 LX51 

 2.配置 Bank数量和大小，以 SD82F466为例，SD82F466的 code大小为 128k，选择 4

个 Bank，每一个 Bank 为 32k，并且在调试的设置里面勾选上 Use CODE Banking，如图

4.4.1、图 4.4.2所示。 
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图 5.4.1 配置 Bank数量和大小 

 
图 5.4.2 调试器设置 

 3. 添加 STARTUP.A51和 L51_Bank.A51两个文件到工程中，并修改如图 4.5.1、图

4.5.2、图 4.5.3所示的内容。 
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图 5.5.1 L51_BANK.A51修改内容 1 

 
图 5.5.2 L51_BANK.A51修改内容 2 

 
图 5.5.3 STARTUP.A51修改内容 
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 4. 给文件分配指定的 Bank号，文件默认下会分配到同一个区域内，通过给文件设置

指定 Bank号将数据合理分配，如图 4.6.1、图 4.6.2所示。 

注：Bank 分配基本原则： 

Common area和Bank #0是同一块区域，CPU一次只能操作 64k数据前 32k属于Common 

area（Bank #0）是不能改变的，后 32k 属于 Bank #1 或 Bank #2 或 Bank #3 这 3 个 Bank 切

换使用；Common area（Bank #0）因为不需要重复加载，所以效率最高。追求效率的代码都

可放在 Common area（Bank #0）中。以下代码部分必须分配在 Common area（Bank #0）内： 

⚫ 复位和中断向量； 

⚫ 中断函数； 

⚫ 代码常量（字符串、表）； 

⚫ Bank 切换程序； 

⚫ 库函数。 

 
图 5.6.1 右键指定文件 

 

图 5.6.2 文件设置 
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6. 修改记录 

版本 修改日期 作者 修改记录 

v0 2023-10-07 陈纪彬 初始版本。 

v0.1 2023-12-08 陈纪彬 1.更换驱动安装包；2.更换为 SD82F466 下载 bin 文件；3.修改一

些使用方法的描述 

v0.2 2024-01-22 陈纪彬 1.更换文档名称“SDIC 调试器/仿真器使用说明”为“SD8LINK

调试器/仿真器使用说明”；2.更换驱动安装包版本 

v0.3 2024-05-28 徐思宇 1.更新调试器安装包； 

2.更新一些截图说明； 

3.增加 Keil 软件 code bank 的使用说明。 

v0.4 2024-06-03 徐思宇 1.增加安装地址说明； 

2.增加系统环境变量说明。 

v0.5 2024-07-11 徐思宇 1.更新截图说明； 

2.更新调试器 DLL 安装包； 

3.增加调试器工作状态说明； 

4.增加调试器芯片供电说明。 

v0.6 2024-08-23 徐思宇 1.更新截图说明； 

2.更新安装包操作说明； 

3.增加固件更新说明。 

v0.7 2024-10-28 徐思宇 1.更新截图说明； 

2.设置 Pod Type 选择说明更新。 

v0.8 2024-11-08 徐思宇 1.更新截图说明； 

2.调试器设置界面更新。 

 


